「產業研發碩士專班」
96年度秋季班開課計畫書
（審查版）

班級名稱：
審查領域別：　　領域

預計開課期間：自   年   月   日至   年   月   日
學校名稱：
合作企業名稱︰
中華民國    年    月    日
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第一部份 基本資料
壹、專班基本資料
	碩士專班名稱
	

	領域別

（請勾選(一類）
	(電子（含電機、電控）(光電　　　(資通訊

(材料（含物理、化工）(精密機械　(傳統產業

	申請學校名稱
	

	合作企業名稱與補助人數

（詳列所有企業）
	○○○（○人）、○○○（○人）、○○○（○人）

	授予學位名稱
	

	預計開課時程
	   年   月~   年   月
	招生名額
	

	全程經費需求
	經費項目
	每人
	小計

	
	學生自付
	元
	元

	
	企業補助
	元
	元

	
	政府補助
	元
	元

	
	合　　計
	元
	元

	專班負責人
	姓名
	
	e-mail
	

	
	部門
	
	職稱
	

	
	電話
	
	傳真
	

	專班聯絡人
	姓名
	
	e-mail
	

	
	部門
	
	職稱
	

	
	電話
	
	傳真
	

	○○○

企業聯絡人
	姓名
	
	e-mail
	

	
	部門
	
	職稱
	

	
	電話
	
	傳真
	

	○○○

企業聯絡人
	姓名
	
	e-mail
	

	
	部門
	
	職稱
	

	
	電話
	
	傳真
	


說明：1.各校可申請多種不同班別，每一班別填列一份計畫書。
2.若有多家企業合提申請，請詳列所有企業名稱與補助人數。如：財團法人資訊工業策進會（10人）。
貳、廠商基本資料 （若有多家企業，則每家填一份）

	公司名稱
	

	資本額
	

	研發部門名稱/主管
	

	地址
	

	主要產品及研發技術項目
	

	主要產品及研發技術項目與本專班之關聯性
	

	研發產品得獎記錄
	

	過去研發投資金額及占營業額之比例
	93年度金額：
百分比：   %
94年度金額：
百分比：   %

95年度金額：
百分比：   %

	國內外專利件數
	目前累計通過總件數
	國內：      件 
	國外：      件

	
	93~95年通過件數
	國內：      件 
	國外：      件

	
	申請中件數
	國內：      件 
	國外：      件

	現有研發人力
	博士級　　　人；碩士級　　　人；其他　　　人

	未來三年碩士以上研發人才缺額預估
	96年：博士級　　　人；碩士級　　　人
97年：博士級　　　人；碩士級　　　人
98年：博士級　　　人；碩士級　　　人


參、學校系所基本資料（跨系所成立之專班，則每一系所填一份）

	學校名稱
	

	地址
	

	系所名稱
	

	系所成立
學年度
	大學部：　　學年度；碩士班：　　學年度；
博士班：　　學年度

	系所現有師資人數
	專任：　　人；兼任：　　人

	
	教授：　　人；副教授：　　人；助理教授：　　人；
講師：　　人

	
	博士：　　人；碩士：　　人；學士：　　人

	系所現有研究生人數
	碩一
	碩二
	碩三以上
	博士生

	
	
	
	
	

	系所過去三年研究生畢業人數
	學年度
	92學年度
	93學年度
	94學年度

	
	碩士班
	
	
	

	
	博士班
	
	
	

	過去兩年畢業學生進入產業研發領域就業狀況說明
	


第二部份 計畫內容
壹、計畫目標
(請說明招生及培育目標)

貳、招生課程說明
一、課程架構及說明
（請畫出課程架構圖Curriculum Path，並說明必選修科目及其學分數）

	課程名稱
	必選修
	學分數
	授課年級
	任課教師
	課程設計特色及原則

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


二、擬招生對象及名額
招生對象：
招生名額：
三、考試科目及方式
四、修業期限及各學期課程安排
（請說明上課期間及各學期課程之安排）

	學期別
	起迄 (民國年/月)
	必修課程
	選修課程
	備註

	第一學期
	   /   ～   /   
	
	
	

	第二學期
	   /   ～   /   
	
	
	

	第三學期
	   /   ～   /   
	
	
	

	第四學期
	   /   ～   /   
	
	
	

	預計修業年限為：   年   月


說明：備註欄註明其為正規學制之學期別。如：第一學期－“96學年度上學期”，第二學期－“96學年度第二學期”
五、畢業論文要求
（請說明論文方式，如：技術報告／實作論文／學術論文，論文主題方向為何等，畢業審查方式及通過標準等）

參、教學及研究資源說明
一、師資說明 
（說明該班師資來源及其專業背景）

	姓名
	職級
	開課名稱
	最高學歷
	證書字號
	聘書字號
	學術專長
	師資來源
	現職/經歷

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


說明：1.職級註明「教授」、「副教授」或「助理教授」 (請註明專/兼任)

2.最高學歷需註明畢業學校及學位名稱

3.開課名稱需符合「貳、一、課程架構及說明」所列授課課程

4.師資來源註明「本校專任」、「學界兼任」或「業界兼任」，兼任教師免填證書字號；擬聘教師免填聘書字號
二、現有研究資源
（說明相關研究實驗室之資源）

	實驗室(研究室)名稱
	主持教師
	研究領域
	設備內容（含軟硬體）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


肆、經費說明
（請詳列全程經費需求，如：行政管理費用、師資及助教費用、教室場地費用、材料及設備使用維護費用、…等等；並列出學生、企業、工業局須負擔費用）

一、經費需求
	經費項目
	金額（元）
	費用計算說明

	師資費用
	
	

	場地使用費用
	
	

	設備使用及維護費用
	
	

	材料費用
	
	

	其他行政業務費用
	
	

	行政管理費用
	
	

	總計
	
	


註：經費項目可依實際需求自行增列

二、經費來源
	經費來源
	每人（元）
	合計（元）

	經濟部工業局補助
	
	

	廠商補助
	
	

	學生自付
	
	

	總計
	
	


伍、附件
一、系所過去承接研發型計畫或產學合作計畫簡介
二、合作企業權利義務及未履約罰則說明
三、學生權利義務及未履約罰則說明
四、其他實績佐證資料
� 領域別：電子領域 (含電機、電控)、光電領域、資通訊領域、材料領域 (含物理、化學)、精密機械領域、傳統產業領域





